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	專案或實驗之設計、執行及結果分析能 力。
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	實務執行所需之技術與使用工具能力。
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	有效溝通與團隊合作及計畫管理之能力。
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	問題發掘、分析及解決能力。
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	專業倫理、時事議題之認知及終身學習能 力。
	
	✔
	
	
	


主要教材
2.自編講義(教科書)
3.相關資源(教師網頁)
4.參考資料(iLMS數位學習系統)
參考資料
書名：Fundamentals of Memory Testing 作者：soft-test  出版年(西元)： 出版社：soft-test
建議先修課程
1.電子學
2.數位系統
教師資料
教師網頁：http://163.17.10.78
E-Mail： honda@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期二,第3~4節,地點:E-739;
星期五,第3~4節,地點:E-739;
分機:4340
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本課程培養學生下列知識： 本課程的主要目的要讓學習者瞭解積體電路的測試技術，包含以下內容：基本測試理論、各種積體電路測試特性 與基本原理。課程目標為





1.瞭解積體電路測試範圍與相關行業


2.瞭解積體電路測試特性


3.瞭解積體電路測試原理





Course objective is to provide students with a comprehensive understanding of IC test technology. The course outline is as follows: Basic Test Concepts, Principles and characteristics of variable IC Tests.





每週授課主題 第01週：瞭解何謂積體電路、瞭解積體電路基本特性、瞭解積體電路基本規格 第02週：積體電路是如何製造出的、晶圓廠概況


第03週：積體電路失效情況探討、積體電路製程現況


第04週：積體電路封裝現況、基本封裝製程、封裝外觀認識


第05週：直流量測儀器簡介、直流量測原理、OPEN/SHORT 測試、輸入輸出位準量測


第06週：測試 Pattern 簡介、功能測試概念


第07週：時序信號認識、交流測試與功能測試


第08週：記憶體測試特性、記憶體測試 Pattern


第09週：期中考


第10週：Flash 產品與測試特性簡介


第11週：類比電路測試特性、類比測試方法


第12週：取樣技術、ADC/DAC 簡介、DSP測試方法


第13週：積體電路測試與雜訊、濾波電路、信號整合技術


第14週：高速信號特性、傳輸線原理、雜訊處理


第15週：積體電路測試設備商、積體電路測試設備概況、積體電路測試設備原理


第16週：積體電路測試流程、積體電路測試生產運作


第17週：進度調整、就業輔導


第18週：期末考





成績及評量方式 隨堂模擬測驗(平常考)：25% 期中考：25%


期末考：25%


學習態度(含出席)：25%





證照、國家考試及競賽關係 本課程無證照、國家考試及競賽資料。�
�









